

[image: A black and orange logo

Description automatically generated]
Samtec presenterà i suoi dispositivi di interconnessione altamente performanti a electronica 2024 
Samtec terrà riunioni con i clienti e mostrerà demo di dispositivi di interconnessione RF, in rame e ottici ad alta densità presso gli stand B2-219 e B2-119.
xx ottobre 2024 [New Albany, Indiana]-- Samtec, Inc., leader nel settore dei connettori, presenterà varie soluzioni di interconnessione in rame e ottiche a electronica 2024, la principale esposizione mondiale che permette di mantenersi aggiornati su una gamma completa di prodotti e tecnologie in tutti i campi dell’elettronica. Il salone electronica (12-15 novembre) si tiene ogni due anni a Monaco di Baviera, in Germania, e attrae circa 70.000 partecipanti da oltre 100 paesi del mondo. Samtec partecipa a ogni edizione di electronica e quest’anno mostrerà presso i suoi stand vari demo live della tecnologia e di dispositivi di interconnessione all’avanguardia.
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Description automatically generated]Presso gli stand B2-219 e B2-119 Samtec presenterà dispositivi di interconnessione a elevate densità e velocità adatti per applicazioni in molteplici settori – data center, computing ad alte prestazioni/IA, strumentazione, aerospaziale/difesa e telecomunicazioni/edge fino a 224 Gbps e 110 GHz. 
Sarà presentata una vasta gamma di prodotti – Si-FLY® HD, il sistema di cavi ultrarobusti I/O URSA®, i sistemi altamente performanti e ad altissima densità AcceleRate® e il sistema ottico a 56 Gbps di nuova generazione HaloTM per soluzioni di interconnessione in rame o ottiche, CXL attraverso fibre ottiche e PCIe. Vi saranno demo di sistemi da pannello anteriore o posteriore e da centro scheda oltre a dispositivi RF di precisione – il sistema di test BE90A Bulls Eye® molto ricercato, la soluzione multiconnettore Magnum RF® e un nuovo cablaggio a RF NitrowaveTM dal distintivo colore arancione appena lanciato che assicura la stabilità di ampiezza e fase nonostante le curvature. 
Profilo di Samtec
Fondata nel 1976, Samtec è un’impresa globale a proprietà privata da 1 miliardo di dollari che produce una vasta gamma di soluzioni di interconnessione elettroniche – da scheda a scheda ad alta velocità, cavi per frequenze elevate, dispositivi ottici da pannello e mid-board, componenti e cavi RF di precisione, per impilamento flessibile ultracompatti/estremamente robusti. I centri tecnologici Samtec operano per sviluppare e migliorare tecnologie, strategie e prodotti al fine di ottimizzare sia le prestazioni che il costo dei sistemi – dalla semplice piastrina a un’interfaccia distante 100 metri – e tutti i punti di interconnessione intermedi. Con oltre 40 sedi nel mondo e prodotti commercializzati in più di 125 paesi, Samtec vanta una presenza globale che le permette di offrire un servizio clienti ineguagliato. Per ulteriori informazioni visitare: www.samtec.com.
Il nostro ufficio stampa è sempre disponibile per condividere con giornalisti di tutto il mondo storie nuove e molto interessanti. I rappresentati della stampa e dei media possono contattarci per e-mail a mediaroom@samtec.com.
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